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라이선스거래유형

별도 협의기술가격

상용화·제품화기술구분

PCM적용 판형 열교환기

기술개요

• 본 기술은 버려지는 폐열을 회수하여 유용한 에너지로 사용하도록 하는 기술로서,축열과 열교환
기능을 결합시킨 열교환기이다. 폐열이 상변화물질(PCM, Phase Change Material)과 열교환을 통
해 열에너지를 저장하고, 이를 이용하여 열수요에 맞춰 안정적인 온도로 열을 공급할 수 있다. 열
전달 속도 및 내구성을 향상시키기 위하여 판형 열교환기 내부에 PCM이 적용된 구조, 내외부 유
체 유동부 형상 등을 개발함

• 산업 공정에서 발생하는 폐열을 이용하
고 다양한 열교환기가 개발되고 있으나, 
한정된 공간, 폐열 발생의 시간 변동성, 
사용 부하의 불균일 등에 따라 실제 사
용처가 제한되고 있음

• 일반적인 다관형 또는 판형 열교환기는
고온-저온의 유체가 서로 열교환이 되도
록 구성되고 있으며, 축열기능을 적용하
기 위해서 추가적인 열교환기가 필요한
실정이며, 크기 증대로 인하여 설치가
용이하지 못하고 에너지 효율 저하의 문
제가 있음

• 열교환기 내부에 PCM이 삽입되어 축열기능
을 할 수 있는 구조로서, 열전달율이 큰 판형
열교환기 타입을 적용하였으며, 유체가 이동
되는 유동부 및 PCM부의 개수를 제어함으로
써 열교환되는 유체의 용량을 제어할 수 있음.

• 다수의 유체 유동판과 PCM 충진판을 적층하
고, 각 PCM 부는 연속적으로 유동되도록 연
결되어 있는 특징을 통해 고온-저온열교환과
축열을 동시에 진행할 수 있는 기술

기술의 특징 및 장점

기술활용분야 폐열 이용 고온 히트펌프용 증발기, 폐열 회수장치 및 재이용 분야
에 활용

개발기술 특성기존기술 한계

[ 히트펌프 증발기용 ] 36



문의 : 한국생산기술연구원 김진성 / 박세호 (041-589-8089,8087 / jskimpat@kitech.re.kr, sayho12@kitech.re.kr)

No. 특허명 출원일자 등록(출원)번호 IPC

1 PCM적용 판형 열교환기 2018.10.29 10-2018-0130266 F24F

주요도면 / 사진

기술완성도

시장동향

지식재산권 현황

TRL 6 : 시스템/서브시스템 모델 또는 시제품이 유사환경에서 시현 및 검증
된 단계

• 폐열 회수 세계 시장 규모는 ‘16년 45.7억 달러 규모에서 ’21년 66.5억 달러 규모로 7.7% 성장
률을 보일 것으로 전망됨

• 폐열 회수 시스템의 혼입은 특히 시멘트, 유리, 철, 강철뿐만 아니라 석유 정제 등의 에너지를
많이 사용하는 산업에서 상당한 에너지 절감이 가능함

• 전체 에너지의 약 1/3이 산업계에서 소비되며 에너지 손실이 50%로 높음

• 따라서 폐열회수는 업계에서 에너지 효율을 증가시키는데 큰 역할을 할 것으로 분석됨

[ 폐열 회수 세계 시장 규모 및 전망 ]

자료 : Frost&Sullivan

구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

세계시장 45.7 49.3 53.1 57.3 61.7 66.5 7.7
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